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中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 

根据贵会出具，并由贵所于 2021 年 10 月 26 日转发的《发行注册环节反馈

意见落实函》（审核函〔2021〕020271 号）（以下简称“意见落实函”），株

洲宏达电子股份有限公司（以下简称 “发行人”）与保荐机构中国国际金融股

份有限公司（以下简称“保荐机构”）对意见落实函所涉及的问题认真进行了

逐项落实，现回复如下，请予审核。 

如无特别说明，本回复报告中的简称与《株洲宏达电子股份有限公司 2021

年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中“释义”所定义的简称具有

相同含义。所用字体对应内容如下： 

审核中心意见落实函所列问题 黑体、加粗 

对审核中心意见落实函所列问题的回答 宋体 
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问题一 

1、根据申请文件，发行人为军工企业，已于 2021 年 7 月 19 日收到国防科

工局出具的关于同意发行人资本运作涉及军工事项审查的意见。 

请发行人补充说明（1）本次募投项目一微波电子元器件生产基地建设项目

是否涉及军工产品产能扩张，是否需要履行相关的审批手续。（2）项目二成都

研发中心项目是否涉及军工事项，是否需要履行相关的审批手续。（3）相关信

息披露是否存在涉密事项，是否进行了豁免披露的申请，是否经过有关部门复

审。 

回复： 

一、本次募投项目一微波电子元器件生产基地建设项目是否涉及军工产品

产能扩张，是否需要履行相关的审批手续；本次募投项目二成都研发中心项目

是否涉及军工事项，是否需要履行相关的审批手续 

本次募投项目之微波电子元器件生产基地建设项目为发行人现有陶瓷电容

器、环行器及隔离器全流程生产线的扩建，其中，扩产的陶瓷电容器和环行器

及隔离器为军民两用产品，部分涉及高可靠领域。募投项目之成都研发中心项

目为研发场地建设，属于非生产型项目，主要针对超宽带嵌入式板卡及其相关

的配套电子元器件开展研发工作，相关产品可应用于高可靠领域。 

根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作

管理暂行办法》的相关规定，本次发行需履行军工事项审查流程。发行人就本

次发行涉及军工事项审查事宜，已按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市

后资本运作军工事项审查申报指南（2018 年版）》相关规定，将本次发行方案

等申请文件（包括本次募投项目的基本情况）报请湖南省国防科技工业局审查

后转报国家国防科技工业局最终审批。发行人已于 2021 年 7 月 19 日收到国家

国防科技工业局出具的关于株洲宏达电子股份有限公司资本运作涉及军工事项

审查的意见，原则同意发行人本次资本运作。根据《涉军企事业单位改制重组

上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》关于军工审批事项的

有关规定，除本次发行涉及军工事项审查事宜之外，发行人实施上述募投项目

无需其他军工审批手续。 
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综上，本次发行事项已取得国家国防科技工业局军工事项审查批复，发行

人实施上述募投项目无需其他军工审批手续。 

二、相关信息披露是否存在涉密事项，是否进行了豁免披露的申请，是否

经过有关部门复审 

1、本次发行申报文件涉及的涉密信息的处理 

截至回复报告签署日，发行人保密办已按照《军工企业对外融资特殊财务

信息披露管理暂行办法》的相关规定，在本次发行全套申请文件内部准备、申

报、问询回复等阶段及后续财务数据更新披露申报环节中，对本次发行全套申

请文件是否涉及泄露国家秘密情形进行了审查，确认信息披露不涉及国家秘密，

符合相关保密法律法规和规范性文件的规定；本次申请文件无需再次经过有关

部门复审。 

2、本次发行已取得特殊财务信息豁免披露的批复 

截至本回复报告签署日，发行人已就本次发行所需要豁免披露和脱密后披

露的军工保密信息内容报经国家国防科工局审批，并已取得国家国防科工局就

本次发行的特殊财务信息豁免审批文件。 

综上，发行人针对本次发行相关信息披露不涉及国家秘密，且本次发行已

取得特殊财务信息豁免披露的批复。 
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问题二 

本次募投项目一的建设厂房由发行人购买取得，发行人尚未付清全款，因

此未取得相关的产权证书。请发行人补充说明（1）按照合同规定，发行人另外

两期款项支付的期限以及支付的金额。（2）发行人在反馈意见中提到本次募投

厂房购置开支为 15,840 万元，在申报文件中则提到购买合同总金额为 14,955.37

万元，且在申报前已支付第一期款项，上述金额存在出入的原因。 

回复： 

一、按照合同规定，发行人另外两期款项支付的期限以及支付的金额 

根据《天易科技城自主创业园厂房买卖合同》约定，发行人将分三期付款，

其中第一期款项 2,000.00 万元，于 2020 年 10 月 5 日前支付；第二期款项

5,000.00 万元，于 2021 年 2 月 28 日前支付；第三期款项 7,955.37 万元，于

2021 年 7 月 31 日前支付。 

截至本回复报告签署日，发行人已支付第一期款项，尚未支付第二期和第

三期款项，主要系发行人业务快速增长，购置原材料和机器设备所需资金较多，

同时，下游客户付款周期较长，公司资金需优先满足生产经营所致。 

发行人已与株洲天易建设发展有限公司（卖方）沟通延期付款事项，并将

积极筹措资金，于 2021 年 11 月 15 日前支付上述第二期款项；募集资金到位后，

发行人将根据公司资金安排情况对上述第三期款项予以支付。 

2021 年 8 月 5 日，株洲天易建设发展有限公司出具专项说明文件，说明发

行人根据买卖合同妥善履行全部合同约定义务，不存在任何违反合同约定的违

约行为。2021 年 8 月 12 日，株洲市天元区自然资源局出具专项证明，说明发

行人购买的上述地块待全部厂房建设完成后将办理产权证书。 

发行人及其控股股东、实际控制人已对本次募投项目建设用地出具承诺如

下： 

“1、将积极推进募投项目建设用地的取得，未来亦将根据上述买卖合同约

定严格履行合同约定义务； 

2、发行人将在付清全款后，及时办理不动产权证过户并取得相关产权证书，
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确保项目整体进度不受影响； 

3、如果最终无法取得微波电子元器件生产基地建设项目土地使用权，发行

人将尽快考察可替代的地块，届时发行人将尽快选取其他可用地块，避免对募

投项目实施产生重大不利影响。” 

二、发行人在反馈意见中提到本次募投厂房购置开支为 15,840 万元，在申

报文件中则提到购买合同总金额为 14,955.37 万元，且在申报前已支付第一期款

项，上述金额存在出入的原因 

发行人本次募投项目厂房购置开支为 15,840.00 万元，较厂房购买合同总金

额 14,955.37 万元差异为 884.63 万元，主要系购买房产所需的各类税费及相关

杂费支出所致。具体原因如下： 

项目 金额（万元） 

本次募投项目厂房购置开支（a） 15,840.00 

厂房购买合同总金额（b） 14,955.37 

差异（a-b） 884.63 

其中：契税 605.69 

房产税 164.65 

土地使用税 84.15 

维修基金 17.55 

印花税 6.86 

办证费用及其他 5.74 

小计 884.63 

 

如上表所示，本次募投项目厂房购置开支与厂房购买合同总金额的差异主

要包括契税、房产税、土地使用税、维修基金、印花税和办证费用及其他等厂

房购置所必须的相关费用。 

此外，本次发行董事会相关召开前，发行人已支付第一期款项 2,000.00 万

元，该笔款项未使用本次募集资金，本次募投项目中厂房购置开支中拟使用募

集资金的部分为 13,840.00 万元。 
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（本页无正文，为《关于株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发行股票

发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》之签署页） 

 

 

 

 

 

株洲宏达电子股份有限公司 

 

年  月  日
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限

公司向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》之签署页） 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人签名： 

                      

                                                                

          方   磊                  尹伊扬             

 

 

 

 

 

 

中国国际金融股份有限公司 

 

年    月    日
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保荐机构董事长声明 

  

本人已认真阅读《关于株洲宏达电子股份有限公司申请向特定对象发行股

票发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉

及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责

原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。 

 

 

董事长、法定代表人签名： 

 

 

沈如军 

 

 

 

 

中国国际金融股份有限公司 

 

年    月    日 
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保荐机构首席执行官声明 

 

本人已认真阅读《关于株洲宏达电子股份有限公司申请向特定对象发行股

票发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉

及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责

原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。 

 

 

首席执行官签名： 

 

 

黄朝晖 

 

 

 

 

中国国际金融股份有限公司 

 

年    月    日 
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